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   最近三年度財務比率
公司名稱：瑞晶電子股份有限公司 (股票代號：4932)

	輔導推薦證券商
	國泰綜合證券股份有限公司、大華證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司、群益證券股份有限公司。

	註冊地國
	(外國發行人適用)

	訴訟及非訟代理人
	(外國發行人適用)


	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	公司介紹：
瑞晶電子股份有限公司成立於2006年11月10日，為台灣力晶半導體與日本爾必達 (Elpida) 共同合資之12 吋晶圓製造廠。主要經營團隊由力晶派任，爾必達亦派駐高階主管協助營運。融合日本研發實力與台灣製造效能的瑞晶電子，將專業製造高密度、高性能DRAM (動態隨機存取記憶體)。
歷史沿革：
95年03月
95年09月
95年11月
95年12月
96年02月
96年04月
96年05月
96年05月
96年06月
96年07月
96年10月
96年11月
96年12月
97年01月
97年02月
97年03月
97年07月
98年03月
98年07月
98年10月
98年11月
力晶半導體(股)公司(以下簡稱”力晶半導體”)12C廠舉行動土典
禮(現為本公司R1廠)

力晶半導體12C廠上樑
瑞晶電子股份有限公司設立
力晶半導體與Elpida Memory, Inc.(以下簡稱”Elpida”)簽訂合作備
忘錄，將共同出資新台幣4,500億元，於中科后里園區打造世界
最大12吋晶圓DRAM廠區
力晶半導體12C廠房完工，開始設置無塵室
力晶半導體12C廠進行裝機
本公司依企業併購法收購母公司力晶半導體12C廠房(現為本公
司R1廠)及設備並發行新股予力晶半導體做為收購之對價
Elpida投資本公司並取得50%股權
R1廠進行70nm 1Gb DRAM試產
R2廠舉行動土典禮
R1廠暨辦公大樓正式啟用
R1廠擴充月產能至3萬片
獲頒ISO 9001品質管理系統驗證證書
65nm 1Gb DDR2 試產
FAB R1月產能達到7萬片
獲頒ISO 14001環境管理系統及OHSAS 18001職業安全衛生管
理系統驗證證書
65nm 1Gb DDR3試產
力晶集團移轉3.22%股權予Elpida Memery, Inc.

65nm 1Gb DDR3量產
力晶半導體移轉11.97%股權予台灣爾必達儲存器(股)公司
環保署頒發第十八屆中華民國企業環保獎
經營理念：
我們的願景
成為全世界生產能力第一、成本最低、獲利最佳的DRAM製造公司 

我們的核心競爭力
五大核心競爭力：領先之技術研發、多元之產品組合、優勢之產能配置、卓越之成本效率、妥善之財務規劃。
瑞晶以先進之製程技術，為資訊及消費性電子市場提供多元，高品質之記憶體產品，並透過優勢之產能配置，卓越之成本效率及妥善之財務規劃能力，在競爭激烈的高科技市場維持領先優勢，追求實現世界第一記憶體製造商的願景。 

我們的核心價值
三大核心價值：誠信正直、高效率的生產力、團隊合作、成果共享。
我們以誠信正直的品格為標竿，團隊合作的態度為基石;以高效率的生產方式，提供最佳產品予客戶，亦分享利益予股東及員工，創造「誠效共享」的園地。 

REXCHIP理念
總結以上，瑞晶電子的理念可用「REXCHIP」七個英文字母來進一步闡釋，
REX策略
Rapid：快速導入技術/產能
Efficiency：彈性/Cost
eXcellence：品質/良率/交期 

CHIP信念
Coach：教練的指導方式
Happy/Health/Happiness：快樂、健康、幸福
Integrity：誠信正直
Productivity/Participation：高效率的生產力/合作共享
未來發展：
本公司第一座十二吋晶圓廠(R1廠)，現階段主要產品是以65奈米技術生產的記憶體晶圓，並達到每個月7萬5仟片的穩定產出，而第二座十二吋晶圓廠(R2廠)業已於民國97年底完成相關廠房營建工程，目前R2廠使用執照尚未取得，未來將視景氣及公司營運狀況建置潔淨室及機器設備。在短期業務發展計劃方面，我們將持續加強與Elpida及力晶半導體策略聯盟之合作關係，藉由合作夥伴資源的充分利用，共同開發利潤極大化的優勢產品。長期的業務發展方面，我們將持續轉進新的製程技術，並依市場狀況建置R2廠的新產能，提高產品的市佔率。



	主要業務項目：

	本公司為DRAM (動態隨機存取記憶體)晶圓之專業代工服務廠商，致力以先進的生產設備與製程技術，生產高密度、高性能之DRAM產品。
公司所屬產業之上、中、下游結構圖：

上游
1. IC電路設計
2.光罩製作

中游

1. IC製造

下游

1.封裝

2.測試

產品系列

重    要    用    途

98年度

營收金額(仟元)

佔總營收

比重(%)

DRAM

主要使用在個人電腦、筆記型電腦、工業用電腦、伺服器電腦等相關電子資訊產品，近年亦使用於互動式電視、遊戲機、個人數位助理器（PDA）、視訊轉換器（STB）、寬頻數據機等產品，應用範圍較過去更為寬廣。

29,504,269

100.00

合計

29,504,269

100.00




	最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表  

單位：新台幣仟元                      

	年度

項目
	94年
	95年
	96年
	97年
	98年
	99年2月底

	營業收入
	－
	－
	3,648,782
	25,940,669
	29,504,269
	7,884,243

	營業毛利
	－
	－
	(999,407)
	(2,969,078)
	539,635
	2,934,309

	毛利率(%)
	－
	－
	(27)
	(11)
	2
	37

	營業外收入
	－
	－
	310,300
	1,091,304
	460,365
	3,515

	營業外支出
	－
	－
	944,244
	2,376,931
	1,795,796
	220,607

	稅前損益
	－
	(233)
	(3,155,179)
	(6,207,812)
	(2,369,748)
	2,470,193

	稅後損益
	－
	(233)
	(3,155,179)
	(6,207,812)
	(2,369,748)
	2,470,193

	每股盈餘（元）
	－
	(2.33)
	(2.14)
	(2.12)
	(0.81)
	0.84

	股利發放
	現金股利(元)
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	
	股票股利(資本公積轉增資)(元)
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	
	股票股利(盈餘轉增資)(元)
	－
	－
	－
	－
	－
	－


	最近五年度簡明資產負債表及申請年度截至最近月份止之自結資產負債表

 單位：新台幣仟元

                    單位：新台幣仟元

	年度

項目
	94年
	95年
	96年
	97年
	98年
	99年2月底

	流動資產
	－
	976
	19,747,631
	16,639,400
	10,384,229
	11,971,155

	基金及長期投資
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	固定資產
	－
	－
	80,792,349
	89,791,262
	75,909,558
	73,271,379

	無形資產
	－
	－
	1,116
	7,971
	6,268
	6,268

	其他資產
	－
	11
	642,853
	1,014,942
	3,328,727
	2,805,006

	資產總額
	－
	987
	101,183,949
	107,453,575
	89,628,782
	88,053,808

	流動

負債
	分配前
	－
	220
	50,614,245
	23,500,653
	22,942,428
	21,471,181

	
	分配後
	－
	220
	50,614,245
	23,500,653
	(註)
	(註)

	長期負債
	－
	－
	7,372,600
	46,927,252
	31,797,886
	29,223,966

	其他負債
	－
	－
	1,116
	10,892
	10,388
	10,388

	負債

總額
	分配前
	－
	220
	57,987,961
	70,438,797
	54,750,702
	50,705,535

	
	分配後
	－
	220
	57,987,961
	70,438,797
	(註)
	(註)

	股本
	－
	1,000
	29,251,000
	29,251,000
	29,451,000
	29,451,000

	資本公積
	－
	－
	17,100,400
	17,128,477
	17,160,052
	17,160,052

	保留

盈餘
	分配前
	－
	(233)
	(3,155,412)
	(9,363,224)
	(11,732,972)
	(9,262,779)

	
	分配後
	－
	(233)
	(3,155,412)
	(9,363,224)
	(註)
	(註)

	金融商品未實現

損失
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	累積換算調整數
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	股東權益總額
	分配前
	－
	767
	43,195,988
	37,014,778
	34,878,080
	37,348,273

	
	分配後
	－
	767
	43,195,988
	37,014,778
	(註)
	(註)


(註)截至99年2月底止，本公司尚未召開99年度股東會決議98年度之股利分配。
	最近三年度財務比率

單位：新台幣仟元

	年度

項目
	96年度
	97年度
	98年度

	財

務

比

率
	毛利率(%)
	(27)
	(11)
	2

	
	流動比率(%)
	39.02
	70.80
	45.26

	
	應收帳款天數(天)
	67
	44
	54

	
	存貨週轉天數(天)
	125
	45
	41

	
	負債比率(%)
	57.31
	65.55
	61.09



投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!![image: image1.png]
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